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前   言 

 

为贯彻《中华人民共和国环境保护法》，减少网络服务器对环境和人体健康的影响，有效利用和

节约资源、能源，制定本标准。 

本标准对网络服务器有毒有害物质限量、供电模块效率和产品功耗限值、可再生利用设计、生

产过程、包装材料、回收处理和公开信息等方面提出了要求。 

本标准为首次发布。 

本标准适用于中国环境标志产品认证。 

本标准由环境保护部科技标准司组织制订。 

本标准主要起草单位：中日友好环境保护中心、中国泰尔实验室、华为技术有限公司、成都市

华为赛门铁克科技有限公司、英特尔（中国）有限公司和成都市华为存储网络安全有限公司。 

本标准环境保护部 2011 年 3 月 2 日批准。 

本标准自 2011 年 4 月 1 日起实施。 

本标准由环境保护部解释。
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环境标志产品技术要求  网络服务器 

1 适用范围 

本标准规定了网络服务器环境标志产品的术语和定义、基本要求、技术内容和检验方法。 

本标准适用于网络服务器，从结构分包括台式服务器、机架式服务器和刀片服务器，从功能分

包括计算服务器和存储服务器。 

2 规范性引用文件 

本标准内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件，其有效版本适用于本标准。 

GB/T 18455        包装回收标志 

GB/T 16288        塑料制品的标志 

SJ/T 11363         电子信息产品中有毒有害物质的限量要求 

SJ/T 11365         电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 

3 术语和定义 

下列术语和定义适用于本标准。 

3.1 网络服务器 server 

信息系统的重要组成部分，是信息系统中为网络客户端计算机提供特定应用服务的计算机系统，

由硬件系统（处理器、存储设备、网络连接设备等）和软件系统（操作系统、数据库管理系统、应

用系统）组成。 

本标准主要指的是网络服务器的硬件系统部分。 

3.2 空闲状态 idle mode 

服务器设备的一种操作状态，指操作系统和其他软件完整的加载，服务器有能力处理负载任务，

但是尚没有提交处理申请的状态。 

3.3 电源效率 power efficiency 

服务器电源在达到稳定工作状态时的实际输出功率与实际输入功率的比值。 

3.4 基准配置  base configuration  

基准配置是为统一效率、功耗要求的测试基准而定义的参考配置。 

3.5 扩展配置 additional configuration 

为定义基准配置之上所增加的组件带来的功耗影响而提出的配置。 

4 基本要求 

4.1 产品质量、安全性能应符合相关标准的要求。 

4.2 产品生产企业污染物排放应符合国家或地方规定的污染物排放标准。 

4.3 产品生产企业在生产过程中应加强清洁生产。 
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5 技术内容 

5.1 产品和产品部件中汞（Hg）、镉（Cd）、六价铬（Cr6+）、多溴联苯（PBBs）和多溴二苯醚（PBDEs）

五类有毒有害物质的限量应符合 SJ/T 11363 的要求。 

5.2 供电模块效率和产品功耗要求 

5.2.1 供电模块效率应符合表 1 要求。 

表 1  供电模块效率限值要求 
限 值 

负载条件 
电源效率 功率因数（PF） 

20% ≥82% 0.8 

50% ≥85% 0.9 

100% ≥82% 0.95 

5.2.2 产品基准配置空闲状态功耗要求 

5.2.2.1 单插槽和双插槽计算服务器基准配置空闲状态功耗应符合表 2 要求。 

表 2  单插槽和双插槽计算服务器基准配置空闲状态功耗限值要求       单位：W 
类型 类型说明 基准配置 限值 

单插槽 

计算服务器 

含一个处理器插槽的计算服务器，包括台式

服务器、机架式服务器，不包括刀片服务器

满配的处理器、一块硬盘、4GB系统内存、服

务器能够运行的最小数量的供电模块、两个Gb

以太网口 

≤65 

双插槽 

计算服务器 

含两个处理器插槽的计算服务器，包括台式

服务器、机架式服务器，不包括刀片服务器

满配的处理器、一块硬盘、4GB系统内存、服

务器能够运行的最小数量的供电模块、两个Gb

以太网口 

≤150

5.2.2.2 存储服务器基准配置空闲状态功耗应符合表 3 要求。 

表 3  存储服务器基准配置空闲状态功耗限值要求       单位：W 
类型 类型说明 基准配置 限值 

盘控一体型

存储服务器 

服务器和硬盘集成在一个框体中，最小存

储系统由单框组成，包括台式服务器、机

架式服务器，不包括刀片服务器 

1或2服务器、满配的处理器、1GB以上内存、

12块硬盘、能运行的最小数量的供电模块、两

个Gb以太网口或光纤通道口 
≤450 

盘控分离型

存储服务器 

服务器和硬盘分别配置在不同的框体中，

最小存储系统由一个服务器框体和一个硬

盘框体组成，包括台式服务器、机架式服

务器，不包括刀片服务器 

1或2服务器、满配的处理器、2GB以上内存、

16块硬盘、能运行的最小数量的供电模块、两

个Gb以太网口或光纤通道口 
≤800 

5.2.3 产品扩展配置空闲状态功耗要求 

5.2.3.1 单插槽和双插槽计算服务器扩展配置空闲状态功耗应符合表 4 要求。 

表 4  单插槽和双插槽计算服务器扩展配置空闲状态功耗限值要求       单位：W 
扩展配置 限值 

每增加1GB内存 ≤2 
每增加一块硬盘 ≤8 

每增加一个供电模块 ≤20 
＜1Gbit  不做要求 

＝1Gbit  每活动端口≤2 
＞1Gbit ＜10Gbit 每活动端口≤4 

每增加一个I/O设备 

≥10Gbit 每活动端口≤8 
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5.2.3.2 存储服务器扩展配置空闲状态功耗应符合表 5 要求。 

表 5  存储服务器扩展配置空闲状态功耗限值要求       单位：W 
扩展配置 限值 

每增加1GB内存 ≤2 
每增加一个硬盘 ≤16 

每增加一个供电模块 ≤40 
＜1Gbit  不做要求 

＝1Gbit  每活动端口≤2 
＞1Gbit ＜10Gbit 每活动端口≤4 

每增加一个I/O设备 

≥10Gbit 每活动端口≤8 

5.2.4 四插槽和四插槽以上计算服务器及刀片服务器应具备处理器级别的能耗管理功能，包括在操作

系统下处理器按负载动态调频调压、处理器自动休眠、以及内核休眠三项。可以在服务器的基本输

入输出系统（BIOS）或者基本管理控制单元（BMC）中激活这种能耗管理功能。 

5.3 产品可再生利用设计要求 

5.3.1 质量超过 25g 的塑料部件应使用单一类型的聚合物或者共聚合物。 

5.3.2 质量超过 25g 的塑料部件在不破坏原有部件的情况下拆卸，不得含有无法从塑料中分离出来的

金属物。 

5.3.3 对于采用粘接、焊接或者其他的紧固技术紧固在一起的，并且不能够使用通用工具进行分离的

热塑性塑料部件，应符合附录 A 中规定的相容性等级的要求。 

5.3.4 在外壳、防护部件的塑料部件上除企业的名称、商标及产品型号外，不得喷涂装饰型图案。 

5.4 生产过程要求 

产品及电路板的生产过程中不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）、1,1,1-三氯乙烷（C2H3Cl3），三氯乙

烯（C2HCl3）、二氯乙烷（CH3CHCl2），三氯甲烷（CHCl3）、溴丙烷（C3H7Br）、正己烷（C6H14）、

甲苯（C7H8）、二甲苯（C6H4(CH3)2）作为清洗溶剂。 

5.5 材料标识要求 

材料标识的缩略语或代号应符合 GB/T16288 的要求。 

5.6 包装材料要求 

5.6.1 氯乙烯单体的含量不得大于 1mg/kg。 

5.6.2 不得使用氢氟氯化碳（HCFCs）作为发泡剂。 

5.6.3 按照 GB/T 18455 的要求进行标识。 

5.7 回收与处理要求 

企业应建立废弃产品回收、再生利用处理系统，提供产品回收、再生利用的相关信息。 

5.8 公开信息要求 

公开信息中应包括产品回收信息。 

6 检验方法 

6.1 技术内容 5.2 中的检测与计算按照附录 B 规定的方法进行。 

6.2 技术内容中其他要求应通过文件审查结合现场检查的方式来验证。
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附录A 

（资料性附录） 

不同热塑性塑料的相容性表 

 

添 加 材 料 

ABS ASA PA PBT PBT+PC PC PC+ABS PC+PBT PE PET PMMA POM PP PPE PPE+PS PS PVC SAN TPU 

ABS + + @ + + + + + @ @ + @ @ @ @ @ + + + 

ASA + + @ + + + + + @ @ + @ @ @ @ @ + + + 

PA @ @ + @ @ ■ ■ ■ @ @ @ @ @ ■ @ @ ■ @ + 

PBT + + @ + + + + + @ @ @ @ @ @ @ @ ■ + @ 

PBT+PC + + @ + + + + + @ @ @ ■ @ @ @ @ ■ + + 

PC + + ■ + + + + + @ + + ■ @ @ @ @ ■ + @ 

PC+ABS + + @ + + + + + @ + + @ @ @ @ @ ■ + + 

PC+PBT + + ■ + + + + + + + + @ @ @ @ @ ■ + + 

PE ■ ■ @ ■ ■ @ ■ ■ @ ■ ■ ■ + ■ @ ■ @ ■ @ 

PET + + @ + + + + + @ + @ @ @ @ @ @ @ @ @ 

PMMA + + @ ■ ■ + + + @ @ + @ @ @ @ @ @ @ @ 

基 

础 

材 

料 

POM @ @ @ @ @ ■ ■ ■ @ @ ■ + @ @ @ @ @ @ @ 

加

基 础 
 

相容性 添
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不同热塑性塑料的相容性表（续） 
 

添 加 材 料 

ABS ASA PA PBT PBT+PC PC PC+ABS PC+PBT PE PET PMMA POM PP PPE PPE+PS PS PVC SAN TPU 

PP ■ ■ @ ■ ■ ■ ■ ■ @ ■ ■ ■ + ■ @ ■ @ ■ @ 

PPE @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ + + + ■ @ @ 

PPE+PS @ @ + @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ + + + ■ @ @ 

PS @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ + + @ @ @ 

PVC + + ■ ■ ■ ■ ■ ■ @ ■ + + @ ■ @ @ + + + 

SAN + + @ + + + + + @ @ + @ @ @ @ @ + + @ 

 

TPU + + + ■ + + + + @ + + + @ @ @ @ + + + 

+：兼容；@：有限兼容；■：不兼容 

ABS：丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物；ASA：丙烯酸－苯乙烯－丙烯酸酯；PA：聚酰胺；PBT： 聚对苯二甲酸丁二酯；PC：聚碳酸酯 ；PE：聚乙烯； PET：聚对苯二甲

酸乙二酯；PMMA：聚甲基丙烯酸甲酯；POM 聚甲醛；PP：聚丙烯；PPE：聚苯醚；PS：聚苯乙烯；PVC：聚氯乙烯； SAN：丙烯腈-苯乙烯；TPU：热可塑性聚氨酯 

加

基 础 
 

相容性 添
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附录B 

（规范性附录） 

产品功耗的检测和电源模块效率的检测与计算 

 

B.1 测试设备与测试环境要求    

B.1.1 测试设备要求 

B.1.1.1 交流稳压电源要求 

交流电源电压为（220±2.2）V，频率为（50±0.5）Hz；且交流电源能够提供的最大功率不低

于10倍的测试功率。稳压电源的包括13次谐波的总谐波失真不得大于2%。测试电压的峰值应当介于

其有效值的1.34和1.49倍之间。  

B.1.1.2 测量仪表要求 

应使用经过校准并满足下列要求的电压表、电流表和功率表，精度要求如下： 

a. 功率表精度不应低于0.5级； 

b. 电压表精度不应低于0.5级； 

c. 电流表精度不应低于0.5级。 

B.1.2 测试环境要求 

测试环境温度应保持在18℃～27℃范围内，相对湿度为25%～75%，大气压力为86kPa～106kPa，

测试中靠近样品处的空气流动速度应不大于0.5m/s，不应采用外部的风扇、空调或散热器来降低待测

样品的温度。测试中，样品应置于非导热材料上。 

B.1.3 测试配置要求 

网络服务器必须有至少一个端口连接到以太网络上。网络连接必须处于活动状态，具有收发包

的能力，网络流量不做要求。 

B.2 系统功耗测试步骤 

按照测试配置要求部署被测网络服务器，要求所使用部件功能完整且性能良好，正常运行，无

使用缺陷，安装网络服务器使用的操作系统，并按照下列b到d步骤，重复三次，分别记录并取算术

平均值为系统功耗值： 
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图B-1 网络服务器功耗测试连接图 

a. 按照图B-1将网络服务器接入测试回路。 

b. 开启被测网络服务器，使操作系统正常引导，引导过程无系统报错； 

c. 在进入操作系统，并稳定20min后，读取功率表的数值； 

d. 关闭被测网络服务器。 

B.3 供电模块效率测试步骤 

 

图B-2 供电模块功耗测试连接图 

a. 如图B-2将供电模块接入测试回路； 

b. 配备可变电阻器或电子负载以保证在供电模块输出功率范围内进行测试。 

B.3.1 被测供电模块各路负载的确定 

B.3.1.1 对于各路输出没有功率限制的情况，依据公式（B.1）计算降级因数D。 

   

∑
=

×
= n

i
ii IV

PD

1

                                  （B.1） 

式中： 

D ——降级因数，%； 

P ——额定输出功率，W； 
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Vi ——各路额定输出电压，V； 

Ii ——各路额定输出电流，A。 

如果D≥ 1，调节负载使输出电流到额定电流的X%并达到稳定状态，X%分别为20％（轻载）、

50％（典型负载）、100％（满载），依据公式（B.2）计算测试时某一路输出的电流。 

100
XII nbus ×=                                       （B.2） 

式中： 

In ——某一路输出的额定输出电流，A； 

Ibus ——测试时某一路输出的电流，A。 

如果D < 1，采用降级因数D，依据公式（B.3）计算测试时某一路输出的电流。 

100
XDII nbus ××=                                     （B.3）   

B.3.1.2 对于各路输出有功率限制的情况，分别依据公式（B.4）计算各路额定输出功率的降级因数

和供电模块总额定输出功率的降级因数DT。 
ISD

∑
=

×
= n

i
ii

S
S

IV

P
D I

I

1

                                       （B.4） 

式中： 

ISD ——第I路降级因数，%； 

ISP ——第I路额定输出功率，W； 

Vi ——第I路内各分路额定输出电压，V； 

Ii ——第I路内各分路额定输出电流，A。 

依据公式（B.5）计算施加小群最大输出功率时的供电模块总降级因数 DT。 

∑
=

= n

i
i

T

Ps

P
D

1

                                         （B.5） 

式中： 

p  ——额定输出功率，W； 

ISP ——第I路额定输出功率，W。 

测试时，依据公式（B.6）计算某一路的输出电流 Ibus。 

100
XID iST I

D
bus

I ×××=                               （B.6） 

式中： 

TD  ——供电模块总降级因数，%； 
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ISD ——第I路降级因数，%； 

Ii ——本路额定输出电流，A； 

Ibus——测试时某一路输出的电流，A。 

注B.1：当DS≥1，计算测试输出电流时，令DS＝1； 
注B.2；当DT≥1，计算测试输出电流时，令DT＝1。 
按照上述方法，先计算被测供电模块各路的负载数值，按照要求接入后，进行供电模块的效率

测试。 

B.3.2 装置与样品的预热 

被测试供电模块应在每种负载状态下预热15min或两个连续5min周期内的输入功率变化不超过

±1%。被测试供电模块中控制交流输入的开关在测量时都应处于开启状态。 

B.3.3 供电模块效率的计算 

按照计算结果，调节负载电流使输出功率到额定输出功率的X%并达到稳定状态，分别获取在此

稳定状态下30min内交流输入端的输入功耗和各路直流输出端的输出功耗，按公式（B.7）计算此种

工作状态下的工作效率。 

 

IX

n

i
iOX

x P

P∑
== 1η

 

                             （B.7） 
 

 

式中： 

i ——供电模块的第i路直流输出，从1到n； 

ηx ——工作效率，%； 

PIX ——输入功耗，W； 

PioX ——各路直流输出功耗，W。 

测试时，分别测试输出功率为额定输出功率的100%、50%、20%时的实际输出功耗和交流输入

功耗，并计算上述负载下的工作效率。 

注B3：测试中，依据计算的结果调节负载，而不考虑供电模块上可能的电压波动导致X%的实际功率输出与X%
的额定输出功率不同。 

注B4：不需要对阻性负载的阻值进行精确测量。可变电阻只是用于调整电流表指示符合额定输出电流的百分比

（±1%），而不考虑输出电压的变化。对于电子负载，输出电流应被调到恒定电流模式而不是调节需要的输出功率到

恒定功率模式。 
注B5：测试中，调节测试负载使产品输出功率按照额定值的100%，50%，20%的顺序变化。 
 

B.3.4 四插槽及四插槽以上计算服务器及刀片服务器能耗功能测试 

根据厂商提供的网络服务器支持的能耗管理功能列表，检验其功能。 
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